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2023 年 5 月 11 日 

凸版印刷株式会社 

 

凸版印刷、「第 3 回 〔関西〕サステナブルマテリアル展」に出展 
DX と SX をコンセプトにした展示ブースで、 

最新のデジタル製品・サービスや脱炭素に貢献するサステナブル商材など多数紹介 

 

凸版印刷株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：麿 秀晴、以下 凸版印刷）は、2023 年 5

月 17 日（水）から 19 日（金）に開催される「第 3 回 〔関西〕サステナブルマテリアル展」（会場：インテック

ス大阪）に出展します。 

今回、凸版印刷ブース（6 号館 B 4-26）では、SX（Sustainable Transformation）の取り組みに役立つサ

ステナブルパッケージを中心に、製造現場の DX（Digital Transformation）を実現するソリューションも紹介

します。 

 

「第 3 回 ［関西］サステナブルマテリアル展」 

凸版印刷ブースイメージ 

© TOPPAN INC. 

 

■ 具体的な出展内容と主な展示ソリューション 

凸版印刷は、業務課題をサステナブルな視点で解決するソリューションや、環境負荷低減に貢献する

高機能フィルムやサステナブルパッケージを中心に、DX と SX の２つのコンセプトを軸としたコーナーで、

社会課題の解決に貢献する製品・ソリューションを紹介します。 

 

（１） SX コーナー 

環境負荷低減に貢献する高機能フィルム・素材 

脱炭素社会の実現やプラスチック使用量の削減に貢献する最先端のサステナブルパッケージなどを提

案します。 
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（２） DX コーナー 

業務課題をサステナブルな視点で解決する DX ソリューション 

製造現場における省力化・高度化などの業務改革を実現するための各種ソリューションなど業務効率

化ツールを中心に提案します。 

 

■ 展示会概要 

名称： 「第 3 回 〔関西〕サステナブルマテリアル展」 

会期： 5 月 17 日（水）～19 日（金） 10:00～17:00 

会場： インテックス大阪 （凸版印刷ブース： 6 号館 B 4-26） 

主催： RX Japan 株式会社 (旧社名: リード エグジビション ジャパン) 

 

■ 専門セミナー（無料・事前申込が必要です） 

テーマ： 持続可能な社会の実現に向けてパッケージにできること 

～脱炭素と資源循環を巡る市場動向とトッパンの最新の取り組み～ 

講師 凸版印刷株式会社 生活・産業事業本部 SX 推進センター 

SX 事業開発本部 マーケティング部 部長 高田康太郎 

日時： 5 月 18 日（木） 10:00～10:45 

会場： インテックス大阪 6 号館 B SUSMA-3 

 

 

＊ 本ニュースリリースに記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。 

＊ 本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。 
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